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4  DDR_WE DDR_WE TCON_PWM_VGHL 5
4 DDRICAS DDRCAS
¢— RGP AATK _ LCDR3 4 DDRRAS DDRRAS GPIOA_23 // FEC_D7_B // CCIR6S6IN_7
U2 pprcs1 GPIOA 22 // FEC_D6_B // CCIRG56IN_6
RiO. . NG 4 DDR CSO DDR_CSO GPIOA 21 // FEC_D5_B / CCIR656IN_5
4  DDRBAD ’_t DDR_BAO GPIOA 20 /| FEC_D4_B // CCIRG56IN 4
© 4 DDRBA1 DDR_BA1 GPIOA_19 // FEC_D3_B // CCIRG56IN_3
+—RBNAIK e - GPIOA 18 J/ FEC_D2 B // CCIR656IN 2 —N3—x Pls forREhos to test new 1CD.
4 NANDDD V12 anp 10 0 GPIOA 17 // FEC_D1_8// CCIR6S6IN 1 — -
R3 R2 4 NAND DI $— W13 Doy GPIOA_16 /| FEC DB // CCIRES6IN_0. —L3—x SEsteom
0 0 Boot from SD_A 4 NAND D2 $H— VI3 NaNpTio2 GPIOA 151/ FEC_SOP_Bil CCIRSS6IN_HS 53—
1 Boot from SD_B 4 NAND D3 Wi N0 T3 GPIOA_ 14 // FEC_CLK_BIl CCIR656IN_VS —K&—x
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